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Abstract (en)
The counter tool (45) and/or stamping die (33) are heated. The matrix comprises an ultra high molecular weight low pressure polyethylene, with a
very high degree of polymerization. Plastics die formation takes place in the embossing machine, heating at same time. An Independent claim is
included for the corresponding embossing equipment.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ausbilden einer Matrizenhohlform im Gegenwerkzeug eines Pragestempels (33) innerhalb einer
Pragevorrichtung sowie eine Pragevorrichtung, die eine derart gefertigte Matrizenhohlform aufweist. Der Kern der Erfindung besteht darin, ein
Gegenwerkzeug (45) aus einem zéhelastischen bis zahharten Material, vorzugsweise thermoplastischem Kunststoff, einzusetzen und zum Ausbilden
der Matrizenhohlform das Gegenwerkzeug (45) zu erwarmen. <IMAGE>
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